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【 請 求 項 １ 】
　 低 誘 電 率 材 料 が 表 面 の 少 な く と も 一 部 に 露 出 し て い る 基 板 を 処 理 す る 処 理 液 で あ っ て 、
　 １ 分 子 中 に 親 水 基 並 び に 疎 水 基 を 少 な く と も そ れ ぞ れ １ つ 有 し 、 か つ 室 温 に お い て 揮 発
性 を 有 す る 有 機 物 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 処 理 液 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 有 機 物 が 、 有 機 酸 ま た は ア ル コ ー ル で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 処 理
液 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 低 誘 電 率 材 料 は 、 比 誘 電 率 が ３ 以 下 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記
載 の 処 理 液 。
【 請 求 項 ４ 】
　 低 誘 電 率 材 料 が 表 面 の 少 な く と も 一 部 に 露 出 し て い る 基 板 を 処 理 す る 基 板 処 理 方 法 で あ
っ て 、
　 基 板 に 薬 液 及 び /又 は リ ン ス 液 を 供 給 し て 所 定 の 処 理 を 行 っ た 後 に 、 請 求 項 １ 乃 至 の
い ず れ か １ 項 に 記 載 の 処 理 液 を 基 板 に 供 給 す る こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 リ ン ス 液 は 、 純 水 に 、 Ｈ ２ ガ ス 、 Ｏ ２ ガ ス 、 Ｃ Ｏ ２ ガ ス 、 及 び Ｎ ２ ガ ス の う ち の 少
な く と も １ つ を 溶 存 さ せ た 水 溶 液 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 基 板 処 理 方 法
。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 処 理 液 の 供 給 を 停 止 し た 後 に 、 基 板 を ２ ０ ０ ０ ｍ ｉ ｍ － １ 以 下 で 回 転 さ せ て 基 板 を
乾 燥 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 低 誘 電 率 材 料 と 該 低 誘 電 率 材 料 上 に 形 成 さ れ た 金 属 膜 と が 表 面 に 形 成 さ れ た 基 板 を 研 磨
す る 基 板 処 理 方 法 で あ っ て 、
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　 基 板 に 研 磨 液 を 供 給 し な が ら 基 板 を 研 磨 す る 工 程 と 、
　 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 処 理 液 を 基 板 に 供 給 し な が ら 基 板 を 研 磨 す る 工
程 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 低 誘 電 率 材 料 と 該 低 誘 電 率 材 料 上 に 形 成 さ れ た 金 属 膜 と が 表 面 に 形 成 さ れ た 基 板 を 研 磨
す る 基 板 処 理 方 法 で あ っ て 、
　 基 板 を 研 磨 し た 後 に 、 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 処 理 液 を 基 板 に 供 給 し な
が ら 所 定 の 処 理 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 低 誘 電 率 材 料 と 該 低 誘 電 率 材 料 上 に 形 成 さ れ た 金 属 膜 と が 表 面 に 形 成 さ れ た 基 板 を 研 磨
す る 基 板 処 理 方 法 で あ っ て 、
　 基 板 を 研 磨 す る 工 程 と 、
　 研 磨 さ れ た 基 板 に 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 処 理 液 を 供 給 す る 工 程 と 、
　 前 記 処 理 液 の 供 給 を 停 止 し た 後 に 、 基 板 を １ ５ ０ ０ ｍ ｉ ｍ － １ 以 下 で 回 転 さ せ て 基 板 を
乾 燥 さ せ る 工 程 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 低 誘 電 率 材 料 が 表 面 の 少 な く と も 一 部 に 露 出 し て い る 基 板 に め っ き を 施 す 基 板 処 理 方 法
で あ っ て 、
　 基 板 に め っ き を 施 す 前 に 、 前 処 理 と し て 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 処 理 液
を 基 板 に 供 給 す る こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 低 誘 電 率 材 料 が 表 面 の 少 な く と も 一 部 に 露 出 し て い る 基 板 に め っ き を 施 す 基 板 処 理 方 法
で あ っ て 、
　 基 板 に め っ き を 施 し た 後 に 、 後 処 理 と し て 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 処 理
液 を 基 板 に 供 給 す る こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 低 誘 電 率 材 料 が 表 面 の 少 な く と も 一 部 に 露 出 し て い る 基 板 を 処 理 す る 基 板 処 理 方 法 で あ
っ て 、
　 前 記 低 誘 電 率 材 料 の 表 面 の 少 な く と も 一 部 に 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 処
理 液 を 供 給 す る 工 程 と 、
　 前 記 処 理 液 に よ り 前 記 低 誘 電 率 材 料 の 表 面 の 少 な く と も 一 部 を 親 水 化 さ せ る 工 程 と を 有
す る こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 低 誘 電 率 材 料 の 表 面 の 少 な く と も 一 部 を 親 水 化 さ せ た 後 に 、 前 記 処 理 液 を 基 板 の 表
面 か ら 除 去 す る 工 程 を 更 に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 処 理 液 を 基 板 の 表 面 か ら 揮 発 さ せ る こ と に よ り 、 前 記 処 理 液 を 基 板 の 表 面 か ら 除 去
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 低 誘 電 率 材 料 と 該 低 誘 電 率 材 料 上 に 形 成 さ れ た 金 属 膜 と が 表 面 に 形 成 さ れ た 基 板 を 研 磨
す る 基 板 処 理 装 置 で あ っ て 、
　 基 板 を 研 磨 す る 研 磨 部 と 、
　 研 磨 さ れ た 基 板 の 後 処 理 を 行 う 後 処 理 部 と 、
　 前 記 研 磨 部 及 び 前 記 後 処 理 部 の 少 な く と も 一 方 に 、 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か １ 項 に 記
載 の 処 理 液 を 供 給 す る 処 理 液 供 給 部 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 低 誘 電 率 材 料 が 表 面 の 少 な く と も 一 部 に 露 出 し て い る 基 板 に め っ き を 施 す 基 板 処 理 装 置
で あ っ て 、
　 基 板 に め っ き を 施 す め っ き 部 と 、
　 基 板 に め っ き を 施 す 前 に 基 板 に 所 定 の 前 処 理 を 施 す 前 処 理 部 と 、
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　 め っ き が 施 さ れ た 基 板 に 所 定 の 後 処 理 を 施 す 後 処 理 部 と 、
　 前 記 前 処 理 部 及 び 前 記 後 処 理 部 の 少 な く と も 一 方 に 、 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か １ 項 に
記 載 の 処 理 液 を 供 給 す る 処 理 液 供 給 部 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 装 置 。
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